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業績結果について業績結果について
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20092009年年99月期決算概要月期決算概要--①①
連結損益計算書連結損益計算書 ■ 売上高が大幅に減少

リーマンショックに伴う世界不況によ
り、主要顧客である自動車・エレクト
ロニクス業界の需要が激減し、溶接・
平面研磨両事業共に売上が大幅に減少

＜連結＞

■営業・経常損失

コスト削減に努めたものの、大幅な
売上減少、円高により営業利益、経
常利益共にマイナス

■多額の特別損失

事業構造改革、減損処理に伴い多額
の特別損失計上

(単位　百万円)

09/9期 08/9期 増減額 増減率

売 上 高 22,451 46,225 △23,774 △51.4%

売 上 総 利 益 3,937 13,083 △9,145 △69.9%

売 上 総 利 益 率 17.5% 28.3% △10.8P

販 管 費 5,454 7,370 △1,916 △26.0%

販 管 費 率 24.3% 15.9% +8.3P

営 業 利 益 △1,516 5,712 △7,228 -

営 業 利 益 率 △6.8% 12.4% △19.1P

経 常 利 益 △1,593 5,851 △7,445 -

経 常 利 益 率 △7.1% 12.7% △19.8P

当 期 純 利 益 △2,990 3,109 △6,100 -

当 期 純 利 益 率 △13.3% 6.7% △20.0P

4/28

■■ セグメント別セグメント別損益損益

＜連結＞

連結損益計算書連結損益計算書

＊上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません

20092009年年99月期決算概要月期決算概要--②②

溶接 増減額 平面研磨 増減額 合計 増減額

売 上 高 13,279 △6,797 9,171 △16,977 22,451 △23,774

売 上 総 利 益 2,305 △3,026 1,631 △6,118 3,937 △9,145

売上総利益率 17.4% △9.2P 17.8% △11.8P 17.5% △10.8P

販 管 費 3,044 △843 2,410 △1,073 5,454 △1,916

販 管 費 率 22.9% +3.6P 26.3% +13.0P 24.3% +8.3P

営 業 利 益 △738 △2,183 △778 △5,044 △1,516 △7,228

営 業 利 益 率 △5.6% △12.9P △8.5% △24.8P △6.8% △19.1P

(単位　百万円)
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■■ 販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費

20092009年年99月期決算概要月期決算概要--③③
連結損益計算書連結損益計算書

＜連結＞

(単位　百万円)

増減

金額 売上比 金額 売上比 金額

人 件 費 2,840 12.6% 3,587 7.8% △747

減 価 償 却 費 194 0.8% 351 0.7% △157

運 送 費 375 1.7% 722 1.6% △346

旅 費 交 通 費 305 1.4% 512 1.1% △206

研 究 開 発 費 625 2.8% 523 1.1% +101

そ の 他 1,113 5.0% 1,672 3.6% △559

合 計 5,454 24.3% 7,370 15.9% △1,915

期末従業員数 1,553人 1,631人 △78人減

09/9期 08/9期

6/28

営業外損益

為替差損 → 246百万円(08/9 166百万円)

雇用調整助成金 → 89百万円

20092009年年99月期決算概要月期決算概要--④④

＜連結＞

特別損益

固定資産売却益 → 191百万円

減損損失 → 160百万円

事業構造改善費用 → 915百万円
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連結貸借対照表連結貸借対照表

＜主な増減＞

20092009年年99月期決算概要月期決算概要--⑤⑤

＜連結＞

売 掛 債 権 → 4,945百万円減 (09/9期 5,438百万円 08/9期 10,383百万円)
た な 卸 資 産 → 3,392百万円減 (09/9期 4,052百万円 08/9期 7,445百万円)
買 掛 債 務 → 2,898百万円減 (09/9期 1,802百万円 08/9期 4,701百万円)
短 期 借 入 金 → 1,758百万円増 (09/9期 3,295百万円 08/9期 1,536百万円)
利 益 剰 余 金 → 3,907百万円減 (09/9期 16,865百万円 08/9期 20,772百万円)

自 己 資本 比 率 →  21/9期 69.0%    20/9期 67.3%

(単位　百万円)

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

流 動 資 産 16,738 62.9% 24,955 68.6% △8,217 流 動 負 債 6,920 26.0% 10,556 29.0% △3,636

有形固定資産 8,091 30.4% 9,382 25.8% △1,290 固 定 負 債 573 2.2% 637 1.8% △64

無形固定資産 199 0.8% 225 0.6% △26 ( 有利子負債) (3,348) (12.6%) (1,921) (5.3%) (+1,427)

投 資 等 1,563 5.9% 1,791 5.0% △228 純 資 産 19,098 71.8% 25,161 69.2% △6,062

合　　　　　計 26,592 100.0% 36,355 100.0% △9,763 合　　　　　計 26,592 100.0% 36,355 100.0% △9,763

資  産 負債純資産増減 増減
09/9期 08/9期 09/9期 08/9期

8/28

通期の見通し通期の見通しとと

グループの展望グループの展望
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連結会社の系統図連結会社の系統図
OBARA株式会社

OBARA CORP. USA
小原（南京）機電有限公司
小原（上海）有限公司
韓国小原株式会社
OBARA（THAILAND）CO.,LTD.
OBARA（MALAYSIA）SDN.BHD.
洋光産業株式会社
OBARA MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.
OBARA AUSTRALIA PTY.LTD.
OBARA INDIA PRIVATE LTD.
LLC “OBARA RUS”

スピードファム株式会社

スピードファム長野株式会社
SPEEDFAM INC.(台湾)
SPEEDFAM(INDIA)PVT LTD.
SPEEDFAM MECHTRONICS(上海)
SPEEDFAM CORPORATION(USA)
S/Fクリーンシステム株式会社
SpeedFam NV/SA （ベルギー）
SPEEDFAM KOREA LTD.

溶接機器 平面研磨装置

＜連結＞

10/28

＜連結＞

20102010年年99月月期業績予想（通期連結）期業績予想（通期連結）
(単位　百万円)

10/9期予想 09/9期実績 増減額 増減率(色)

売 上 高 22,500 22,451 +48 +0.2%

売 上 総 利 益 5,820 3,937 +1,882 +47.8%

売 上 総 利 益 率 25.9% 17.5% +8.3P

販 管 費 5,665 5,454 +210 +3.9%

販 管 費 率 25.2% 24.3% +0.9P

営 業 利 益 +155 △1,516 +1,671 -

営 業 利 益 率 +0.7% △6.8% +7.5P

経 常 利 益 +275 △1,593 +1,868 -

経 常 利 益 率 +1.2% △7.1% +8.3P

当 期 純 利 益 △100 △2,990 +2,890 -

当 期 純 利 益 率 △0.4% △13.3% +12.9P
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＜連結＞

20102010年年99月月期業績予想期業績予想（上・下半期）（上・下半期）
(単位　百万円)

10/9期
上半期予想

前同期比
10/9期

下半期予想
前同期比

売 上 高 10,300 △2,669 12,200 +2,718

売 上 総 利 益 2,700 △212 3,120 +2,095

売 上 総 利 益 率 26.2% +3.8P 25.6% +14.8P

販 管 費 2,795 △186 2,870 +397

販 管 費 率 27.1% +4.1P 23.5% △2.6P

営 業 利 益 △95 △26 +250 +1,698

営 業 利 益 率 △0.9% △0.4P +2.0% +17.3P

経 常 利 益 △35 +196 +310 +1,672

経 常 利 益 率 △0.3% +1.4P +2.5% +16.9P

当 期 純 利 益 △200 +725 +100 +2,165

当 期 純 利 益 率 △1.9% +5.2P +0.8% +22.6P

12/28

＜連結＞

＊上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません

20102010年年99月月期業績予想期業績予想（（セグメント別セグメント別））

溶接 前同期比 平面研磨 前同期比 合計 前同期比

売 上 高 14,500 +1,220 8,000 △1,171 22,500 +48

売 上 総 利 益 3,988 +1,682 1,832 +200 5,820 +1,882

売 上 総 利 益 率 27.5% +10.1P 22.9% +5.1P 25.9% +8.3P

販 管 費 3,179 +134 2,486 +75 5,665 +210

販 管 費 率 21.9% △1.0P 31.1% +4.8P 25.2% +0.9P

営 業 利 益 +809 +1,547 △654 +124 +155 +1,671

営 業 利 益 率 +5.6% +11.1P △8.2% +0.3P +0.7% +7.4P

(単位　百万円)
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主な項目の実績と予主な項目の実績と予想想
＜連結＞

（2010年9月期予想）

設備投資

431百万円 → 750百万円

減価償却費

1,022百万円 → 800百万円

研究開発費

829百万円 → 900百万円

銅価格

55万円/ton → 65万円/ton

為替想定レート

＄=89円 (1円の変動で約15百万円の経常利益が変動)

14/28

抵抗溶接事業の概況抵抗溶接事業の概況溶接事業の概況溶接事業の概況

＜溶接連結＞
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代理店： インドネシア・パキスタン・南アフリカ・フィリピン・スペイン・台湾・ベトナム

日本日本

アメリカアメリカ

マレーシアマレーシア

イギリスイギリス

メキシコメキシコ

中国中国

タイタイ

韓国韓国

カナダカナダ

フランスフランス
チェコチェコ

オーストラリアオーストラリア

インドインド

グローバルネットワークグローバルネットワーク

青： 販売拠点

赤： 販売・生産拠点

＜溶接連結＞

ロシアロシア

16/28

主要原材料、銅の値動き主要原材料、銅の値動き
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（千円/ｔ）

平均平均966966千円千円 平均平均867867千円千円 平均平均908908千円千円 平均平均408408千円千円 平均平均550550千円千円

＜溶接連結＞
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溶接事業溶接事業 20102010年年99月期月期業績業績予想予想

＜溶接連結＞

＊上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません

(単位　百万円)

10/9期
上半期予想

前同期比
10/9期

下半期予想
前同期比

10/9期
通期予想

前同期比

売 上 高 6,800 △1,039 7,700 +2,259 14,500 +1,220

売 上 総 利 益 1,909 +380 2,079 +1,301 3,988 +1,682

売 上 総 利 益 率 28.1% +8.6P 27.0% +12.7P 27.5% +10.1P

販 管 費 1,559 △113 1,620 +248 3,179 +134

販 管 費 率 22.9% +1.6P 21.0% △4.2P 21.9% △1.0P

営 業 利 益 +350 +493 +459 +1,053 +809 +1,547

営 業 利 益 率 +5.1% +7.0P +6.0% +16.9P +5.6% +11.1P

18/28

平面研磨事業平面研磨事業の概況の概況
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エレクトロニクス分野の需給が安定化へ

平面研磨事業平面研磨事業の概況の概況

エレクトロニクス素材市場の生産底打ちを
受け、消耗副資材の販売が改善傾向

顧客の設備投資は本格回復に時間
装置需要は水平推移

先端ニーズへの対応に研究開発の継続

20/28

平面研磨事業平面研磨事業 20102010年年99月期業績予想月期業績予想

＊上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません

(単位　百万円)

10/9期
上半期予想

前同期比
10/9期

下半期予想
前同期比

10/9期
通期予想

前同期比

売 上 高 3,500 △1,630 4,500 +459 8,000 △1,171

売 上 総 利 益 791 △593 1,041 +793 1,832 +200

売 上 総 利 益 率 22.6% △4.4P 23.1% +17.0P 22.9% +5.1P

販 管 費 1,236 △73 1,250 +149 2,486 +75

販 管 費 率 35.3% +9.8P 27.8% +0.5P 31.1% +4.8P

営 業 利 益 △445 △520 △209 +644 △654 +124

営 業 利 益 率 △12.7% △14.2P △4.6% +16.5P △8.2% +0.3P
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商商 品品 群群

片面研磨装置、両面研磨装置

端面研磨装置 (エッジポリッシャー）

洗浄装置

ドライエッチャー装置（DCP）

消耗副資材 (定盤・研磨剤・研磨布など)

平面研磨事業平面研磨事業

22/28

装置

部品

その他

消耗品
消耗品

その他

部品
装置

セグメント情報セグメント情報
－－ 商品別売上構成比商品別売上構成比 －－

(26,148百万円)

平面研磨事業平面研磨事業

(9,171百万円)

20092009年年99月期月期20082008年年99月期月期

62.1% 8.3%

29.4%

0.2%

43.4%

13.0%

43.2%

0.4%
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半導体

FPD

DISK

酸化物
水晶

酸化物
水晶

DISK

FPD

半導体

セグメント情報セグメント情報
－－ アプリケーション別売上構成比アプリケーション別売上構成比 －－

平面研磨事業平面研磨事業

(26,148百万円) (9,171百万円)

20092009年年99月期月期20082008年年99月期月期

50.8%

1.7% 9.5%

38.0%

38.2%

5.1% 26.3%

30.4%

24/28

主要主要項目の結果項目の結果と展開と展開

Si ウェーハ向け両面研磨装置については、

今後の設備投資の復調タイミングを注視

ハードディスク向け装置は需給改善へ

売上計上15億円と受注残高1億円

先端要求への技術革新に継続傾注

2010年9月期 研究開発関連：通期5.5億円水準

平面研磨事業平面研磨事業

2009年9月期実績対比で３割増を計画
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25/28平面研磨事業平面研磨事業

受注残高の推移予測受注残高の推移予測

（百万円）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

期末実績 Q1（予） Q2（予） Q3（予） Q4（予）

四半期売上

四半期受注

受注残高
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TopicsTopics

株主還元について株主還元について
(09/09期)

・配当：年間配当 40円
(中間：普通配当20円 記念配当10円 期末：10円)

・自社株買い実施：取得した株式の総数： 1,373,700株
取得総額： 997,789,800円

(10/09期)

・配当：年間配当 20円
(中間：普通配当10円 期末：普通配当10円 )

＜連結＞
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OBARAOBARAグループのグループのVISIONVISION

ニッチ市場において

世界一の企業集団を目指す

＜連結＞

28/28

http://www.obara.co.jp

ご静聴ありがとうございました


